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	Titel 
	Chips, lijm en vervorming

	Trefwoorden


	Chip (IC), lijmverbinding, modelvorming, experiment


	Inleiding


	Chips bestaan uit op elkaar gestapelde dunne lagen van verschillende materialen. Tijdens de fabricage ondergaan zij diverse temperatuurstappen, waarbij, door verschillen in uitzettingscoëfficiënt van de diverse materialen, sterke vervormingen optreden in met name de dunne polymeer (lijm) lagen. Voor het ontwerpen van betrouwbare chips is het van groot belang om de vervormingen in deze lijmlaag te kunnen voorspellen, omdat een eventueel falen van de lijmverbinding (geheel of gedeeltelijk loslaten) daaraan gerelateerd is. 

	Vraagstelling


	1. Is het mogelijk om het vervorminggedrag van (dunne) lijmlagen te voorspellen m.b.v. eindige elementen methode (EEM) of andere analyse technieken? 
2. Is bij gebruik van EEM het resultaat sterk afhankelijk van het gekozen element type?
3. Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden voor het efficiënt uitvoeren van onderzoek naar het gedrag van dunne lijmlagen?



	Uitwerking en eisen


	· Bedenk een opstelling (schaalmodel) waarmee de elasticiteit van de lijmlaag gemeten kan worden
· Maak een numeriek model van de opstelling en bepaal de vervormingen van de lijmlaag 

· Onderzoek met het numerieke model of de keuze van element type van invloed is op de resultaten
· Verifieer de gevonden resultaten experimenteel

	Opmerkingen


	Beschikbare middelen: 

· Laboratorium van Technische Mechanica met faciliteiten en materialen

· EEM systeem ANSYS
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